	АЛМАЗЫ И 
АЛМАЗНО-АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ 


	ВЗРЫВНЫЕ (ДЕТОНАЦИОННЫЕ) АЛМАЗЫ 

	ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

· ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ 

· ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ 

· ПОЛИКРИСТАЛЛЫ ДЛЯ РЕЖУЩЕГО И БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА 

· ОГРАНКА БРИЛЛИАНТОВ 

· ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ В ЭЛЕКТРОНИКЕ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ 
	
	Технические харатеристики 

Размер частиц, мкм
2/0, 2/1, 1/0, 0.75/0, 0.5/0,
0.25/0, 0.15/0, 0.1/0
Удельная поверхность, м2/г
от 1-2 до 100 и более
Пикнометрическая плотность, г/см3
3.24....3.25
Содержание основного вещества, %
не менее 99.3
Структура частиц
поликристаллическая
Форма частиц
округлая
Объем поставок
до 2,0 млн. карат в год (400 кг)



	АБРАЗИВНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ
НА ОРГАНИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ 
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	Технические данные 

Диаметр кругов, мм 
до 1000 и более
Абразивный наполнитель
карбид кремния,
оксид алюминия,
нитрид бора
Чистота обрабатываемой
поверхности, класс
до 12...14


	
	     ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ:
· ОПТИЧЕСКИЕ СТЕКЛА 

· ДЕТАЛИ ВЫСОКОТОЧНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

· ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ И ИГЛЫ ДЛЯ ОДНОРАЗОВЫХ ШПРИЦОВ 

· МРАМОРНЫЕ, ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ И ДРУГИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 


	АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ
НА ОРГАНИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ 
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ТЕХНОЛОГИИ ИМЕЮТ: 
ПАТЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ПАТЕНТОВ И ИЗОБРЕТЕНИЙ В БРЮССЕЛЕ "ЭВРИКА-95". 


	Технические характеристики 

Диаметр кругов, мм 
150...1000 и более
Ширина алмазного слоя, мм
10...400
Толщина алмазного слоя, мм
5...10
Фракционный состав алмазов, мкм
0,1...250
Чистота обрабатываемой
поверхности, класс
12...14


	
	ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ:
ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ

· ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

· КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ, ВАЛКИ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ 

· ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ (ПЛАТЫ, КОМПАКТ-ДИСКИ) И Т. Д. 


МАГНИТНАЯ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩАЯ РЕЗИНА (В ТОМ ЧИСЛЕ И МАСЛО-
БЕНЗОСТОЙКАЯ) С ОБЪЕМНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ АЛМАЗА ДО 55%

